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Soluciones en equipo capital para
SMT, Through Hole y Back End
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Contamos con las maguinas para los procesos de soldadura en SMT, Through Hole y BackEnd
que utilizan las tecnologias mas avanzadas para todas las etapas del proceso, ademas de
mantener retroalimentacion con sistemas externos (MES) y para autoajustes internos en los
mecanismos.

& Calentadores IR.

@ Fluxeo Ultrasdnico.

@ Limpieza automatica de nozzle.

; i @ Sistema autolubricante de cadena.
Wave Solder Robot cartesiano 4 Ajuste de ancho y alto de la ola.
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& Monitoreo de la altura de la ola.

@ Alarma antiderramamientos.
@ Conexion a sistema MES.

@ Actualizaciones OTA.
Horno de reflujo  Selective Soldering

El proceso de inspeccion en 2D y 3D con

lentes telecentricos digitales permite obtener los mejores resultados en la
industria.

ﬁj . @ Lentes telecéntricos
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@ 'nteligencia artificial

‘ ; = =z @ Movimientoen Z
AOI 3D Benchtop AOI 3D inline SPI Inline
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3D Pin Inspection 3D Conformal Inspection Automotive LED inspection Through Hole Inspection
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El proceso de depanelizado puede llevarse a cabo para los distintos materiales
de PCB a traves de diferentes tecnologias para procesos fuera de linea o inline.
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Router laser inline

Router inline  Router laser fuera de linea

Router fuera de linea
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g PS < FR4, Flex, Baquelita, etc

Depanelizadorade  Depanelizadora de Doble mesa
disco benchtop disco inline Aspirado top/bottom
uv/coz

LAVADOY LIMPIEZA DE PCBS
Y HERRAMENTALES

Cubrimos las diferentes etapas de un proceso de lavado, en conjunto con
Constructare se pueden integrar todas las facilidades para la instalacion de

maquinas y manejo de residuos.

Des-ionizador de agua Lavado de PCBa Lavado de pallets
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Contamos con las maquinas para el corte y preforme de componentes
en sus diferentes presentaciones / empaques.

@ Radial

@ Axial

@ 0dd Form

@ Bulk/Loose
@ Tape and reel
@ Tube

@ Ammo Pack

Preforme axial en tape Preforme en vaina Preforme radial en tape Performe radial en bulk

Cubre las necesidades de la industria

@ Conexion MES @ Conveyors motorizados
@ Cabezales custom @ Servomotores
® SMEMA @ Autoajuste de insercion

@ Medicion de presion @Hasta 4 cabezales diferentes
1 7 &y,
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® Radiales @ Conectores
@ Axiales @ Botones

@ Terminales @ Eyelet

@ Pines @ 0ODD Form

Maquina de encintado




Auto Tray Loader

(with Ink Marker/InkJet Marker) (with Ink Marker/InkJet Marker)
DP600-A (DP600A-MD/MJ) Auto Tray-350 (MD/MJ)

Auto Tray-250
\t

Tape

MTI1-220/MTI-230/ATI-220 ETF-8/12/16/24/32mm

Cualquier presentacién de entrada y salida

Marcado y validacion de los ICs.

Label Printer 2D/3D AO!

1. Ink Marking 0 o0 LF-100P ANS-640/650/680

AIM-610 23 2D,2.5D
. . . i 3D
2. Inkjet Marking S[!)\li]dl‘;:fS Label Examples ﬁ,—‘
mABCD IC
m123456 :
3. Laser Marking . U
AIM-610 N
25D,3D
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3600 UPH 1000 U.PH 3200 UPH Tray feeder Taping Machine Programador Universal
(ICs de alta y baja densidad)
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Para mas informacion, contactenaos

ventas@solucinde.com
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